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Modul s optickym Fadkovym snima €em

Lukas Cizek

Jedna se o modul zaloZzeny na integrovaném obvodu TSL3301,
coz je rfadkovy snima € s 8-bit AD p revodnikem.
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1. Technické parametry

Parametr Hodnota Poznamka

Napajeni 3,0-55V

Rozliseni 300 DPI Jeden senzor ma 102 pixeld
Vystup Digitalni - sériovy 8 bitl na jeden pixel
Frekvence Maximalné 10 MHz | Na vstupu SCLK

Rozméry 50 x 15
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2. Popis konstrukce
2.1. Uvodem

Tento modul vznikl pro potfeby konstrukce robota, ktery sleduje ¢aru na kontrastnim
podkladé. Pfedpoklada se, Ze ¢€idlo bude pfipojeno na vysokoimpedanéni vstup
procesoru, a tak neobsahuje inteligenci ani zesilovaci prvky.

2.2 Zapojeni modulu

Zapojeni modulu je velmi jednoduché. Krom samotného senzoru obsahuje jesté
ochrannou diodu (ochrana proti pfepélovani zdroje) a blokovaci kondenzator.
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2.3. Dulezité poznamky k pouziti

PFi pouziti ke sniméni €ary je nutné pouzit vhodny objektiv, kterym pfivedeme obraz
na senzor.

PFi vyrobé modulu a uzavirani senzoru do objektivu si musime dat pozor na prach a
dalSi necistoty, které by pozdéji mohly zpusobit chyby ve snimani, pokud by zUstaly
na povrchu senzoru nebo uvnitf objektivu.

Z charakteristik senzoru vyplyva, Ze nejvétsi citlivost je na svétlo s vinovou délkou
700 nm, coZ odpovida Cervené barvé. Proto je vhodné snimanou plochu nasvitit LED
diodami. Bézné jsou dostupné LED diody, které vyzaruji svétlo s vinovou délkou 660
nm, coz by mélo byt pro robota sledujiciho ¢aru zcela dostate¢né.
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2.4. Prace se senzorem

Senzor musime pfipojit ke zdroji napéti. K tomu na modulu slouzi standardni
hfebinek se 3 piny.

Pro praci se senzorem jsou k dispozici piny SCLK, SDIN a SDOUT. SCLK je
hodinovy signal pro sériovy vstup i vystup a pro interni logiku senzoru. SDIN je
sériovy vstup dat a SDOUT je sériovy vystup dat. Sériova komunikace odpovida
formatu USART.

2.5 Mechanicka konstrukce

Modul obsahuje dva Srouby M3 na stranach desky.

3. Osazeni a oziveni

3.1. Osazovaci planek
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3.2. Osazeni

D1  dioda 1N4007 (DO213AB)
C1  100nF (0805)
Ul TSL3301

Je dulezité dat si pozor pfi osazovani senzoru TSL3301, protoze je citlivy na teplotu
pajeni (muze se znicit). Také nesmi byt mimo ochranné baleni déle jak 24 hodin,
protoze by se do pouzdra dostala vihkost a pfi pajeni by mohlo prasknout. Proto je
nejlepSi ho osadit hned, jak bude rozbalen.
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3.3. Oziveni

Na modulu neni co oZivovat, vSe by mélo fungovat hned po zapojeni.




